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NXP SEMICONDUCTORS 
恩智浦半導體公司介紹

◼ 恩智浦半導體足跡遍及全球

◼ 產品應用 –我們的目標市場

◼ 安全連結 –完整產品系列

◼ 恩智浦半導體在台灣

◼ 2021 NXP實習計畫
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為超過26,000多個客戶提供
更廣泛、優異的解決方案

員工遍及

逾30個國家
總部位於荷蘭恩荷芬(Eindhoven) 

超過29,000
名員工

近9,000
名研發工程師

超過9,000
項專利系列

超過60
年歷史

1 2019 年營收 – 詳情內容請參閱 www.nxp.com/investor 投資者關係的財報英文版

全球前十大
半導體公司之一

http://www.nxp.com/investor
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我們的目標市場
汽車 工業與物聯網 行動裝置 通訊基礎設施
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恩智浦
安全連結– 完整產品系列

MIGLO / ZIGBEE / 

THREAD / NFC / 

DSRC / MIFARE /

SIGFOX / RAIN RFID

DSRC

UWB 5G V2X

針對汽車、行動裝置、
和IoT推出安全精確的
UWB測距技術

全方位天線至處理器產
品系列，支援部署彈性
5G解決方案

V2X全球商業化上市
以NXP技術為基礎的全
新Volkswagen Golf八代

擴展的產品系列
包含全系列Wi-Fi 6 /6E

和藍牙/BLE組合解決方
案

投資者、標準制定者、
量產供應商

UWB
超寬頻

5G

基礎設施
V2X
汽車對基礎設施
汽車對汽車

WI-FI和
藍牙
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整合元件製造商
(IDM, INTEGRATED DEVICE MANUFACTURER )

IC 設計 IC 製造 IC 封裝與測試

恩智浦在半導體產業鏈之角色
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台灣恩智浦半導體

• 台北 :

− 應用實驗室

− 業務行銷辦公室

− 亞洲區客戶供應鏈中心

− 亞洲區唯一全球訂單運籌管理中心

• 新竹:

− IC設計團隊(Wireless Connectivity)

− 全球委外代工

− 供應鏈管理中心

• 高雄:

− 亞洲區半導體封測&產品研發重鎮

− 全球產品品質中心

● Hsinchu

● Kaohsiung

● Taipei

● Taoyuan
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2021 恩智浦半導體實習計畫

◼ 實習期間：學期實習/暑期實習

◼ 申請資格：
✓ 大三（含）以上或研究所學生
✓ 大四畢業已錄取研究所者亦可

◼ 實習薪資：
✓ 碩士: 38K/月薪
✓ 學士: 28K/月薪

◼ 實習天數：3.5天以上/周

◼ 收件截止日期：2020/12/06

104 實習專區
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實習申請及招募時程

~2020/12/06

申請截止日 通知面試 面試 錄取通知 報到

2020/12/07
~2020/12/11

2020/12/06(日) 高雄場
2020/12/18(五) 台北場
2020/12/20(日) 高雄場

2020/12/21 
~ 2020/12/31

學期實習 2~6月
暑期實習 7~8月

◼ 請將申請資料email寄至

Leslie.Chen@nxp.com 陳小姐 (高雄)

Annie.Chen@nxp.com 陳小姐 (台北)

◼ 信件標題請註明“2021實習生-學校-系級(所)-姓名-職位”

◼ 附上中文/英文履歷/在校成績單/學生證/多益或其他英文檢定之成績

◼ 信件內文請註明以下四點：

✓ 可參與實習期間？(上學期/下學期/暑假期間)

✓ 一周可實習天數 (建議一周3.5天以上為佳)

✓ 欲投遞之實習職位 (可參考職缺列表)

✓ 實習地點
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104 實習專區
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